CERTIFICADO DE CONCLUSAO DO TREINAMENTO EM

Fundamentos do Processo de
Soldagem de Componentes BGA em
linhas de SMD

Confirmamos que

Adriano Goncalves

Concluiu o treinamento em Fundamentos do Processo de Soldagem de Componentes BGA em
linhas de SMD, com carga horaria de 2 horas, realizado no dia 20 de maio de 2026.
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ESCOPO DO TREINAMENTO

Compreendendo a Estrutura do BGA
Desenho de Esténcil

Selecdo do Tipo de Pasta de Solda Ideal
Definicdao dos Parametros da Impressora
Definicao do Perfil de Temperatura

Validacao do Processo e da Qualidade da Solda



